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連結業績概要

2025年3月期
第3四半期

2026年3月期
第3四半期

前年同期比増減額・率

売上高 17,936 18,180 ＋244 +1.4%

営業利益 (3.4%) 618 (1.9%) 347 △270 △43.8%

経常利益 (4.0%) 717 (1.6%) 282 △434 △60.6%

親会社株主に帰属する

四半期純利益
(2.8%) 500 (0.5%) 84 △416 △83.2%

１株当たり
当期純利益（円）

37.65 6.34 △31.31 △83.2%

単位 : 百万円
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セグメント情報

2025年3月期
第3四半期

2026年3月期
第3四半期

前年同期比増減額・率

半導体事業
売上高 4,367 4,582 ＋215 ＋4.9%

営業利益 (△9.6%) △419 (△11.2%) △511 △92 ― 

電源機器事業
売上高 13,568 13,597 ＋28 ＋0.2%

営業利益 (7.6%) 1,037 (6.3%) 858 △178 △17.2%

セグメント別販売・収支状況

半導体
事業

◇ ディスクリートの販売およびチップの販売が伸長

◆ パワーモジュールは、中国向けを中心に依然として受注回復が鈍く減収

◆ 前期に実施した設備投資の影響により、減価償却負担が増加しており、投資効果の顕在化には時間を要する

電源機器
事業

◇ 特殊な充放電用、金属加工処理用、試験・評価用などの販売が伸長したほか、インバーター分野の電源も増収

◆ 表面処理用電源は、電子部品向けおよびプリント基板向けの需要減速、高精度表面処理用電源の販売が減少

◆ 材料費高騰、在庫増減要因により減益

◇ 良化事象 ◆ 悪化事象

単位 : 百万円
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セグメント別製品売上高金額

2025年3月期
第3四半期

2026年3月期
第3四半期

前年同期比増減額・率

半導体

パワーモジュール 2,858 2,715 △143 △5.0%

ディスクリート 他 1,508 1,867 ＋358 ＋23.8%

合計 4,367 4,582 ＋215 ＋4.9%

電源機器

一般産業用 2,285 2,572 ＋287 ＋12.6%

表面処理用 溶接機 切断機 3,336 3,021 △315 △9.4%

光源用・調光用 592 471 △120 △20.4%

インバーター 991 1,309 ＋318 ＋32.1%

小型電源 4,490 4,088 △402 △9.0%

その他電源・サービス 1,873 2,133 ＋260 ＋13.9%

合計 13,568 13,597 ＋28 ＋0.2%

売上高合計 17,936 18,180 ＋244 ＋1.4%

単位 : 百万円
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単位 : 百万円

為替レート 25/3期3Q 26/3期3Q 

米ドル 152.57円 148.74 円

中国元 21.15 円 20.78 円

+159 +30

618

(3.4%)

△17 △456

+14
347

(1.9%)

為替影響在庫増減
影響

固定費
増加

売上増加
〔為替影響除く〕

限界利益率
良化

〔為替影響除く〕

営業利益増減分析（前年同期比較）

主要な為替レート変動

前期実績
25/3期 3Q

当期実績
26/3期 3Q

前期比△270（営業利益率変動 △1.5ポイント）
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資産・負債・純資産の状況

20２5年3月期
（前期末）

2026年3月期
第3四半期

前期末比増減額・率

総資産 33,571 34,063 ＋492 ＋1.5%

総負債 9,230 9,648 ＋418 ＋4.5%

純資産 24,341 24,415 ＋74 ＋0.3%

自己資本比率 72.5% 71.7% △0.8PT

１株当たり純資産（円） 1,830.19 1,834.32 +4.13 +0.2%

ネット資金 2,756 3,836 ＋1,079 ＋39.2%

単位 : 百万円
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